



苏州国芯科技股份有限公司
2025年8月27日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技           证券代码：688262        编号：2025-020
	投资者关系活动类别
	√特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观            □其他（请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称
	华泰证券；平安证券；中金公司；申万宏源证券；中泰证券；兴业证券；中邮证券；永赢基金；创金合信基金；博时基金；嘉实基金；中再资产管理股份有限公司；先锋基金管理有限公司；上海景熙资产管理有限公司；汇丰晋信基金管理有限公司；华宝基金管理有限公司；上海睿郡资产管理有限公司；西部利得基金管理有限公司；中国人寿资产管理有限公司；中再资产管理股份有限公司；上海宁泉资产管理有限公司；英大保险资产管理有限公司；中信保诚基金管理有限公司。

	时间
	2025年8月27日

	地点
	线上交流

	上市公司参加人员姓名
	董事长：郑茳
董事会秘书：龚小刚

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、请简要介绍一下公司收入情况，并请分析一下原因，影响收入的因素目前是否已经改善？
答：2025年上半年，公司实现营业收入17,057.99万元，较上年同期减少34.74%，主要原因是2025年上半年公司定制芯片服务业务收入实现6,813.77万元，同比减少61.33%，定制芯片服务业务收入的减少的主要原因是受外部因素变化的影响，生产周期加长，相关定制芯片量产服务在2025年上半年尚未完成客户产品交付。自主芯片和模组产品业务收入实现10,071.26万元，同比增长18.21%，公司自主芯片和模组产品业务收入受益于下游汽车电子领域需求稳健增长，公司汽车电子MCU芯片相关产品收入上升。
对于定制芯片的供应链发生的这一影响上半年收入进展的情况，公司在2025年上半年积极持续地采取相关应对措施，截至2025年半年报披露日公司定制芯片业务的供应链状况已获得改善。
2、请问公司2025年半年度财务指标是否有改善的地方？
答：2025年上半年，公司主营业务的综合毛利率为36.82%，较上年同期增长16.61个百分点。截至2025年6月30日，公司的合同负债为9.67亿元，比上年期末增长37.56%，主要系预收客户货款增加所致。同时，2025年上半年，公司的经营性现金流净额同比实现由负1974.29万元转为正5,253.56万元，经营性现金流出现明显改善；公司的存货比上年期末减少8.58%，主要系公司销售清理库存使存货减少所致，库存状况也进一步改善。
3、请展望一下公司2025年下半年的经营发展情况和工作重点是什么？
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]答：截至2025年6月30日，公司的合同负债达9.67亿，较2024年年末增长37.56%，公司的在手订单充沛。鉴于公司定制芯片业务的供应链已获得改善，公司将积极全力加强在手订单的执行和客户产品的交付，全力组织好公司既有在手订单的生产、封测以及交付验收等工作，努力将订单转化为公司的收入，全力保障公司定制芯片业务发展目标的达成。
同时，公司将积极拓展汽车电子芯片业务的市场，始终坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略不动摇，积极贯彻“MCU+”策略，以 MCU、混合信号（含驱 动类）、通信接口芯片和传感器芯片的整体方案来解决客户的“套 片”方案式需求，继续与安波福等国际知名汽车零部件供应商开展合作，进一步夯实与行业头部客户、大客户的合作基础，坚定不移地深化与行业头部客户以及大型客户的紧密合作关系，集中优势资源服务好关键客户，从而推动公司汽车电子芯片产品市场规模的增长。
除努力推进定制芯片业务和汽车电子芯片业务的发展外，公司下半年的重点工作还包括：
持续发展量子技术和AI技术，采用“量子+”的策略，利用量子安全、后量子技术进行“云-边-端”自主可控高安全密码芯片体系的“量子化”升级，服务更多行业客户、实现更加广泛的应用；
继续发展边缘/端侧AI 技术，并根据应用需求大胆创新，特别是在交叉领域的集成创新上，将研究成果应用到现有的汽车电子和工业控制芯片产品以及信创和信息安全芯片产品，持续投入AI神经网络处理器NPU技术的研发，用 RISC-V CPU + AI NPU的推动公司的技术创新和产品应用；
[bookmark: _GoBack]以国芯科技当选江苏省RISC-V产业联盟理事长单位为契机，在公司RISC-V架构C*Core嵌入式芯片和IP的研发积累近十年的基础上，公司重点推进开源RISC-V 指令架构CPU技术的发展，持续推进RISC-V架构的端安全芯片、云安全芯片、AI MCU芯片等产品的应用和更大规模的量产，重点发展RISC-V+AI和RISC-V+安全，努力成为我国嵌入式CPU领域具备国际竞争力的企业。

说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告、临时报告及公司在上证E互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《投资者关系活动记录表》。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2025年8月
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